
LPKF ProtoLaser ST
桌面型电路板激光加工系统

•	最高的机械分辨率, 精确加工的几何尺寸, 最佳的重复精度
•	紧凑、安全的桌面系统: 适合于实验室, Ⅰ级安全激光
•	适用于几乎所有常见的印制电路板材料
•	可快速制作样品 PCB 和客户定制的小批量产品
•	智能、直观易操作的一体化软件



LPKF ProtoLaser ST – 桌面型 PCB 激光加工系统

加工速度快, 适用材料范围广, 并且实验室内加工效果可靠! 
LPKF ProtoLaser ST 能高效加工复杂数字、模拟混合电路, 
射频与微波电路板样品。该激光系统可在几乎任何材料上
实现精确几何尺寸加工, 是加工制作单面和双面电路板, 天
线, 滤波器以及很多要求精密、侧壁边缘陡直应用的理想设
备。

配备其他设备, LPKF ProtoLaser ST 也适合于加工多层电路
板。真空吸附台面可确保柔性材料或者箔片类材料在加工台
面上任意放置并精确固定。
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最新一代 CircuitPro 软件集强大的数据处理功和设备控制
功能于一身。针对在 ProtoMat 雕刻机加工后的材料上进行
后续激光加工, CircuitPro 软件作了优化设计。在集成的摄
像系统配合下, 软件能在已预钻孔和分板的电路板上实现精
确定位。

紧凑, 经济, 首台桌面型激光系统, 仅需一个电源插座和压
缩空气 (标配电脑操作系统)。大理石基台, 且符合1级激光
安全规定, LPKF ProtoLaser ST 在运行中无需进一步的防
护。

实验室加工升级方案: 紧凑型 LPKF ProtoLaser ST 可精确处理表面线路, 激光在短短几分钟内即可完成

电路板上精确几何图形的制作。得益于高切割功率的红外光纤激光器和高速扫描电镜的完美结合, 加工过

程对样品 PCB 基材几乎无任何损伤。系统安全, 适合加工 FR4 和敏感射频材料, 性能优越。紧凑的桌面型

设计, 使得 LPKF ProtoLaser ST 可用于任何实验室。

Headquarters (Germany): LPKF Laser & Electronics AG   Phone +49 (5131) 7095-0   www.lpkf.com

North/Central America: Phone +1 (503) 454-4200   sales@lpkfusa.com; China: Phone +86 (22) 2378-5318   sales.china@lpkf.com; 

Japan: Phone +81 (0) 47 432 5100   info.japan@lpkf.com; South Korea: Phone +82 (31) 689 3660   info.korea@lpkf.com

Specifications and other product information are matter of change without prior announcement.

LPKF ProtoLaser ST

最大材料尺寸&加工幅面 (X/Y/Z) 229 mm x 305 mm x 7 mm (9” x 12” x 0.28”)

加工速度 8.5 cm2/min on FR4 18 µm 铜箔上

光斑直径 22 µm (0.86 mil)

最小线宽/间距    100 µm / 50 µm on FR4 18 µm Cu

扫描分辨率 ± 1 µm (0.04 mil)

扫描重复精度 ± 1.8 µm (0.07 mil)

激光功率 0 –15 W

激光脉冲频率 25 – 400 kHz

X/Y轴驱动, Z轴驱动    三相步进电机

外型尺寸 (W x H x D), 重量    725 mm x 665 mm x 840 mm (28.55” x 26.2” x 33.1”), 115 kg (254 lbs)

电源 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 500 W

压缩空气 最小值 Min. 6 bar; 75 l/min @ 6 bar (min. 90 PSI; 75 l/min @ 90 PSI)

选项和配件 吸尘器、空气压缩机、状态指示灯、标准PC


